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新功能簡介

• 支持T3STER Master執行應用於命令行工具中，T3SterMasterCmd.exe。

• T3STER Master安裝程序添加了一個新選項“Add T3STER Master to the Path”可
以從任何目錄調用T3SterMasterCmd.exe。 否則必須要提供完整路徑才能呼叫它。

無需提供完整路徑即可呼叫並執行命令



新功能說明

• Challenge: 
舊版T3STER Master無法支援命令提示字元的操作介面，因此無法自動化執
行，僅能採用手動GUI介面操作。

• Benefit：
T3STER Master Ver.2307提供了此項功能，可使用腳本執行自動化測量評
估、生成TDIM項目（即計算功率封裝的Junction to case熱阻），以及創
建文檔中的圖像或圖表 (可以支援PNG、JPG、EMF和BMP格式的圖像) 。
有助於大量數據快速計算、分析。

詳細T3SterMasterCmd.exe能夠編輯的命令選項請參閱Simcenter™Micred™ T3STER™
Master Thermal Transient Evaluation Tool User and Reference Guide, 2307 附錄E



範例：採用命令字元執行計算 & 結構函數出圖

執行命令完成後，產出.png圖檔

.png圖檔開啟為結構函數圖
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